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Figura 1

(57) Resumo: Tratou a presente solicitagdo de patente de invengio a uma em-
balagem com fechamento hermético com lacre unico destacével unido por sol-
da ultrassonica, a qual serd aplicada ao campo de embalagens e métodos de
fechamento. Sendo o recipiente (1) fechado hermeticamente por solda ultras-
sonica com um ponto de ruptura da linha de enfraquecimento (12) que divi-
de a aba (6) em duas partes ficando uma parte da aba (6) circundando toda
a circunferéncia da tampa (5) a outra parte permanece soldada na aba (3), o
que permite a reutilizagdo da tampa varias vezes para abertura e fechamento
do pote.
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“EMBALAGEM COM FECHAMENTO HERMETICO COM
LACRE UNICO DESTACAVEL UNIDO POR SOLDA ULTRASSONICA”.

CAMPO DE APLICACAO

[001] A presente solicitacdo de patente de invencgao refere-
se a uma embalagem com fechamento hermético com lacre Unico destacavel
unido por solda ultrassbnica, a qual sera aplicada ao campo de embalagens e
métodos de fechamento.

ESTADO DA TECNICA

[002] Entende-se por solda ultrassénica a soldagem por
ultrassom de termoplasticos por unido complementar ou de material a nivel
molecular.

[003] O termo embalagem serda usado como referéncia a
potes plasticos, dos mais variados modelos. Na técnica atual potes com tampas
com fechamento por meio de pressao sao comercializados, como apresentado
no documento de patente BRPI701105-9, este modelo de pote ndo apresenta
segurancga contra abertura acidental sendo contraindicado principalmente para
acondicionar produtos liquidos ou pastosos.

[004] Outros potes sdo apresentados com tampa e lacre
lateral como as tampas utilizadas em potes de sorvete, como apresentado no
documento de patente BRMU8502287-0 e BRMU7601554-8, porém estes
modelos exigem a necessidade de maquinas especiais para sua producao e ndo
sdo indicadas para o acondicionamento e transporte de produtos liquidos.

[005] Outros modelos de pote sdo formados por uma
primeira tampa com rosca e internamente ainda apresentam uma segunda
tampa anti-violagdo na forma de lacre, como o apresentado no documento de
patente BRP10702715-5, que para sua abertura o lacre é rompido e descartado
e a segunda tampa utilizada como Unica tampa apds sua abertura. Este modelo

de fechamento torna o processo produtivo oneroso seja pelo uso de matéria-
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prima e maquinario para sua aplicagao que resulta apds a abertura do frasco em
residuo a ser descartado, bem como necessita do uso da primeira tampa.

[006] Nos modelos atuais nao se observa 0 uso de uma
Unica tampa que funciona como um lacre anti-violagdo em que 0 mesmo apds
ser aberto pode ser novamente utilizado para fechar o pote.

[007] Destaca-se que esta técnica se tornou possivel através
da construgcédo de uma tampa que se encaixa na parte superior do pote para que
a mesma receba uma solda ultrassbnica lacrando hermeticamente o pote,
detalhe construtivo este que sera detalhado abaixo.

OBJETIVOS DA INVENCAO

[008] Tem como objetivo obter o fechamento de forma
hermética entre a tampa e o pote através de um processo de solda ultrassénica.

[009] Outro objetivo é que a tampa apds sua abertura possa
ser novamente utilizada para fechar o pote.

[010] Outro objetivo é criar um pote com uma tampa que
apresente uma argola para facilitar 0 manuseio de abertura e fechamento.

[011] Também é objetivo que a tampa possa ser destacada
de forma rapida, sem travamentos ou deformacdes.

[012] Outro objetivo ainda é que o pote tenha apenas um
unico lacre de fechamento, dispensando o uso de uma segunda tampa anti-
violagédo na forma de lacre.

DESCRICAO DAS FIGURAS

[013] O desenho em anexo expde o pote plastico com
fechamento hermético com tampa destacavel unida por solda ultrassénica, que
conjuntamente com as referéncias numéricas detalhadas a seguir, faz-se
entender mais facilmente, embora este invento seja susceptivel de concretizacéo

em muitas formas construtivas diferentes, sempre customizados para cada
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aplicacédo, ndo mostrados nos desenhos que serao aqui descritos em detalhe e
formas para a realizagao do referido invento.

[014] A figura 1 apresenta uma vista posterior em
perspectiva mostrando o pote parcialmente aberto.

[015] A figura 2 apresenta uma vista em corte AA, indicado
na figura 1, mostrando o porte parcialmente aberto no ponto de ruptura da linha
de enfraquecimento.

[016] A figura 3 apresenta uma vista do pote com detalhe
ampliado para exemplificar e indicar a linha de soldagem ultrassénica ente a
borda da tampa com o pote.

[017] A figura 4 apresenta uma vista em corte AA, indicado
na figura 3, com detalhes ampliados mostrando a argola levantada e a linha de
solda ultrassénica e linha de enfraquecimento.

[018] A figura 5 apresenta uma vista em perspectiva do pote
fechado.

[019] A figura 6 apresenta uma vista superior.

[020] A figura 7 apresenta uma vista em superior do pote
com a tampa parcialmente aberta.

[021] A figura 8 apresenta uma vista em perspectiva do pote
em uma construgdo alternativa, mostrando um rebaixo na aba do pote.

[022] A figura 9 apresenta uma vista parcial explodida da
tampa e pote, em sua construgdo alternativa.

[023] A figura 10 apresenta uma vista ampliada mostrando o
rebaixo da aba do pote e o ressalto da tampa, antes de ocorrer a solda
ultrassoénica.

[024] A figura 11 apresenta uma vista ampliada mostrando o

rebaixo da aba do pote e o ressalto da tampa, apds ocorrer a solda ultrassénica.
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DESCRICAO DETALHADA DA INVENCAO

[025] De acordo com as figuras em anexo O presente
requerimento é formado por um recipiente (1) com borda superior (2) dotado de
uma aba (3) lisa e reta que se projeta para fora contornando toda a extensao
superior da referida borda superior (2).

[026] A tampa (5) de fechamento em sua parte superior
apresenta uma aba (6) que se circunda toda sua extensao e sua largura limitada
pelo degrau de rebaixamento (7) onde é projetado um plano rebaixado (8) dotado
de um desnivel definido por um alojamento rebaixado (9) de posicionamento da
argola (10) solidaria a superficie do plano rebaixado (8).

[027] Na variante construtiva, a tampa (5) apresenta um
ressalto (13) que circunda toda a extens&do de sua aba (6), projetada para se
encaixar com leve pressao no rebaixo (15) que circunda toda a extensdo da aba
(3) do recipiente (1).

[028] Nesta construcao alternativa, o fechamento do
recipiente (1) ocorre apds o encaixe do ressalto (13) da tampa (5) no rebaixo (15)
da aba (3) do pote. Apds o encaixe, a superficie externa inferior (14) da tampa
(5) fica alinhada sobre a superficie externa superior (16) do pote para o
fechamento hermético do recipiente (1), por solda ultrassénica, na linha de solda
(4).

[029] O fechamento por solda ultrassénica funde o ressalto
(13) no rebaixo (15), fechando hermeticamente o recipiente (1) com a tampa (5).

[030] A argola (10) de abertura é fixada no plano rebaixado
(8) dentro do alojamento rebaixado (9) e ao ser puxado para cima rompe de
forma irreversivel a linha de enfraquecimento (12).

[031] O posicionamento da argola (10) dentro do alojamento
rebaixado (9) possibilita que a referida argola (10) fique nivelada com toda a

superficie superior do plano rebaixado (8) facilitando o encaixe do dedo.
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[032] A parte externa da tampa (5) forma um degrau (11) que
contorna toda a circunferéncia externa do plano rebaixado (8).

[033] Este degrau (11) é projetado para se encaixar
internamente por leve pressao na borda superior (2) mantendo assim a entrada
do recipiente (1) fechado.

[034] A linha de enfraquecimento (12) serve de ponto de
ruptura para que a tampa (5) possa ser removida quando a argola (10) for puxada
para cima.

[035] A linha de enfraquecimento (12) circunda
completamente o centro da aba (6) da tampa (5). De modo opcional, a linha de
enfraquecimento (12) pode circundar apenas de 70% a 90% o centro da aba (6)
da tampa (5), sendo que isto sera definido de acordo com a necessidade de
fabricacao e utilizagao do produto, nao influenciando no escopo do pedido.

[036] O ponto de ruptura ocorre somente na aba (6) préxima
ao degrau de rebaixamento (7).

[037] Apds o rompimento da linha de enfraquecimento (12)
e a completa remoc¢ao da tampa (5) a mesma pode ser novamente utilizada para
fechar a boca do recipiente (1). Este fechamento é possivel pois apdés o
rompimento da linha de enfraquecimento (12) uma pequena extenséo da aba (6)
permanece junto ao degrau de rebaixamento (7), possibilitando que a tampa (5)
possa ser novamente encaixada, fechando o recipiente (1), porém agora nao
mais de forma hermética.

[038] O fechamento hermético do recipiente (1) ocorre com
o alinhamento da aba (3) com a sobreposicdo do assentamento da aba (6) da
tampa (5), apds este alinhamento e assentamento a aba (3) € a aba (6) recebe
a linha de solda (4) para fechamento por solda ultrassbnica que concentram a

energia do ultrassom na linha de solda (4). Ou seja, na linha de solda (4) ocorre
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a fuséo entre a aba (3) do pote e aba (6) da tampa (5) para fechamento hermético
do recipiente (1).

[039] O calor necessario para a selagem por ultrassom é
gerado dentro dos materiais somente entre a aba (3) € a aba (6) criando a linha
de solda (4) de forma precisa.

[040] A profundidade do derretimento do termoplastico pelo
processo de vibracdo ultrassénica preferencialmente sera superficial podendo
variar conforme as caracteristicas do plastico escolhido bem como da espessura
da aba (3) e aba (6) escolhida.

[041] Alinha de solda (4) ocorre em um ponto especifico que
circunda toda extensao da referida aba (3) do pote e a aba (6) da tampa (5), para
que o recipiente (1) seja fechado hermeticamente.

[042] A Abertura do recipiente (1) ocorre de forma manual
com a agao manual quando a argola (10) é puxada para cima, neste momento
no ponto de ruptura da linha de enfraquecimento (12) que ocorre somente na
aba (6) posicionada na parte superior € dividida em duas partes ficando uma
parte da aba (6) circundando toda a circunferéncia da tampa (5) a outra parte
permanece soldada na aba (3) do recipiente (1).

[043] O fechamento ap6s a abertura ocorre no encaixe da
tampa (5) no recipiente (1) neste momento a parte da aba (6) que ficou soldada
na aba (3) volta a se alinhar com a borda (6) da tampa (5).

[044] O formato da tampa (5) do recipiente (1) e a forma e a
linha de soldagem ultrassénica possibilitou se criar um pote fechado
hermeticamente que posteriormente a sua abertura possa ser usado novamente
varias vezes, resolvendo os problemas anteriormente destacados obtendo assim
rapidez no processo produtivo, reducéo de custos e redugcao no descarte partes

anteriormente utilizadas como lacres de vedacao hermética.



WO 2024/159293 PCT/BR2024/050037

REIVINDICACOES

1) “EMBALAGEM COM FECHAMENTO HERMETICO COM
LACRE UNICO DESTACAVEL UNIDO POR SOLDA ULTRASSONICA’,
compreendido por um recipiente (1) com borda superior (2) o qual é
caracterizada por:

- ser fechado hermeticamente por solda ultrassénica;

- o fechamento hermético entre a o recipiente (1) e a tampa
(5) por solda ultrassdnica ser na linha de solda (4) e ocorrer em toda extensao
da referida aba (3) lisa e reta do pote e a aba (6) da tampa (5);

- a linha de enfraquecimento (12) ser o ponto de ruptura para
abertura da tampa (5) e circundar toda a extenséo do centro da aba (6) da tampa
(5);

- 0 ponto de ruptura da linha de enfraquecimento (12) ocorre
somente na aba (6) préxima ao degrau de rebaixamento (7);

- 0 ponto de ruptura da linha de enfraquecimento (12) divide
a aba (6) em duas partes ficando uma parte da aba (6) circundando toda a
circunferéncia da tampa (5) a outra parte permanece soldada na aba (3);

- 0 recipiente (1) ser dotado de aba (3) lisa e reta que se
projeta para fora contornando toda a extensdo superior da referida borda
superior (2);

- a tampa (5) de fechamento em sua parte superior
apresentar aba (6) que circunda sua extensao com largura limitada pelo degrau
de rebaixamento (7) que se projeta até o plano rebaixado (8) dotado de um
desnivel definido por um alojamento rebaixado (9) de posicionamento da argola
(10) nivelada com a superficie do plano rebaixado (8);

- a parte externa da tampa (5) formar um degrau (11) que

contorna toda a circunferéncia externa do plano rebaixado (8);
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- 0 degrau (11) ser projetado para se encaixar internamente
na borda superior (2).

2) “EMBALAGEM COM FECHAMENTO HERMETICO COM
LACRE UNICO DESTACAVEL UNIDO POR SOLDA ULTRASSONICA’, de
acordo com a reivindicacao 1, caracterizado por:

- a tampa (5) apresentar um ressalto (13) que circunda toda
a extenséo de sua aba (6), para encaixe no rebaixo (15) que circunda toda a
extensdo da aba (3) do recipiente (1), alinhando a superficie externa inferior (14)
da tampa (5) sobre a superficie externa superior (16) do recipiente (1) para o
fechamento hermético por solda ultrassdnica na linha de solda (4).

3) “EMBALAGEM COM FECHAMENTO HERMETICO COM
LACRE UNICO DESTACAVEL UNIDO POR SOLDA ULTRASSONICA’, de
acordo com a reivindicacao 1, caracterizado por:

- a linha de enfraquecimento (12) circundar de 70% a 90% o

centro da aba (6) da tampa (5).
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